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成果摘要： 

本成果项目名称为“64Mb动态存储器封装测试生产线的建立”，项目属于半导体生产技术领域，适用于大规模集成电

路的生产。本项目是64Mb动态存储器封装测试生产线建立，此生产线由下面的工序构成：划片，粘片，键合，塑封，

管腿成形，测试，BT老化，激光打印，LD检查，包装。本项目采用TSOP封装形式，LOC结构，属于薄型封装，表面

贴装器件。在防止键合硅屑沾污技术、键合温度测定新方法、抑制42合金LF电镀晶须生长的技术、树脂翘曲补偿技

术、LD孔隙自动检出技术、BT BLOCK不良的解决方法、制品干燥包装的新工艺方面都有创新。本生产线在技术上处

于国际同类产品的先进水平，在国内处于领先水平。本生产线的建立使国际主流封装及测试技术在国内实现量产，提高

了国内集成电路封装和测试的技术水平。  

64Mb动态存储器封装测试生产线的建立
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